@ LG Chem

PP Homopolimer | Malzeme Pasaportu

SEETEC H7550

Surekli Filament (CF) Ekstriizyonu Igin
Ustun Islenebilirlik.

Gaz solmasina karsi (anti-gas fading) ozel stabilizasyon ve orta
MWD (Molekul Agirligi Dagilimi) ile dokuma ve orme tekstil
uygulamalarinda maksimum performans.
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Teknik Profil Ozeti

o Akis (Flow) Fiziksel (Physical)
E 16 9/10min @ 0 9 g/cm?
(230°C, 2.16Kqg) Yogunluk (Density)
+E+ Mekanik (Mechanical) = Termal (Thermal)
—]
GCekme Dayanimi: 34 MPa KopmaLzamagt = 4500 1 1 0 O C 1 51 o C
Darbe Dayanimi (I1zod): 29 J/m
E{jllme Modiilii: 1600 MPa HDT (Isi Sapma, 46kgfﬁcm?] Vicat Yumusama

Sertlik (R-scale): 105
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Hedef Kullanim Alanlari

Tekstil ve endustriyel iplik uygulamalari i¢in 0zel olarak formule edilmistir.
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Surekli Filament (CF)

Ozel katkilarla desteklenmis
Ustln ekstriizyon performansi.
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Dokuma Kumaslar
(Woven Fabrics)

Stabil iplik Gretimi ve yuksek
dayanim.
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Orme Kumaslar
(Knitted Fabrics)

Proses kararliligi ve homojen
doku kalitesi.

&1 NotebookLM



Neden SEETEC H7550 Secilmeli?

"orta MWD" yapisi sayesinde yuksek ekstruzyon verimliligi ve

{:(i} Ozel Proses Uyumu: Siirekli filament (CF) tretim hattinizda
mukemmel islenebilirlik elde etmek istediginizde.

1, Gorsel Kalite Korumasi: Iplik ve kumas tretiminde, gaz
-O = solmasina (anti-gas fading) karsi 0zel stabilizasyona kritik
seviyede ihtiya¢ duydugunuzda.

(6rme) kumas proseslerinde MFR 16 seviyesi ile strdurulebilir

@ Dengeli Akis Performansi: Woven (dokuma) ve knitted
ve istikrarl bir Uretim aradiginizda.
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Ne Zaman Secilmez? (Limitler)

Malzemenin yapisal ve termal sinirlarini tasarim agamasinda goz onunde bulundurun.

Yuksek Sicaklik Yukleri: Nihai trtin 110°C'nin (HDT sinirn)
uzerinde surekli bir basinca veya yuke maruz kalacaksa.

Yuksek Darbe Beklentisi: Agir fiziksel darbe alacak
parcalar Uretilecekse (Izod centikli darbe dayanimi 29 J/m

ile sinirhidir).

Yapisal Esneklik Gereksinimi: PP Homopolimerin dogasi
geregi sundugu yuksek sertlik (1600 MPa Egilme Modllu)
yerine, kopolimerlerin tokluk ve esnekligi gerektiginde.
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Proses ve Kullanim Notlar

®

Referans Degerler

Sunulan veriler tipik
ortalamalardir. Kesinlikle
baglayici
minimum/maksimum
spesifikasyonlar veya
yasal bir teklif olarak
degerlendirilmemelidir.
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Proses Degiskenligi

Fiili isleme kosullari
(processing conditions)
kontrolUmuz disindadir.
Uygulama igin reginenin

performansini dogrulamak

tamamen kullanicinin
sorumlulugundadir.

J

Guvenlik ve Test

Nihai urtnlerin, son
Kullanim kosullarinda
guvenli ve uygun
oldugundan emin olmak
iIcin gerekli tum test ve
analizler musteri
tarafindan yapilmalidir.
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Karar Ozeti

SEETEC H7550: siirekli filament, dokuma
ve orme kumas ureticileri i¢in ozel olarak
gelistiriimig, gaz solmasina direncli,
Islenebilirligi yuksek ve MFR 16 seviyesinde
dengeli bir PP Homopolimer ¢ozimudur.
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